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Elementy produktu 



Elementy w konfiguracji standardowej 

Elementy komputera HP dx5150 typu microtower rozniq si§ 
w zaleznosci od modelu. Petn^ list? sprz^tu i oprogramowania 
zainstalowanego w komputerze mozna uzyskac, uruchamiaj^c 
program Diagnostics for Windows. Instrukcje dotyczqce obstugi 
tego programu mozna znalezc w zamieszczonym na dysku CD 
Documentation Podrqczniku rozwiqzywania problemow. 
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Elementy produktu 



Elementy panelu przedniego 

Konfiguracja nap?d6w rozni si? w zaleznosci od modelu. 




Elementy panelu przedniego 


O Napf dy optyczne (CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD-R/RW lub zintegrowany 
nap?d CD-RW/DVD) 


e 


Przyciski wysuwajqce napfdow optycznych 


® Wskazniki aktywnosci nap^dow 

optycznych 


® 


Przycisk zasilania 


® Nap^d dyskietek (opcjonalny) 




Wskaznik zasilania 


O Wskaznik aktywnosci napfdu dyskietek 
(opcjonalny) 


® 


Wskaznik aktywnosci dysku twardego 


® Przycisk wysuwania dyskietki (opcjonalny) 


® 


Gniazdo sluchawkowe 


@ Porty USB (Universal Serial Bus) 


® 


Ztqcze mikrofonowe 
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Elementy panelu tylnego 




Elementy panelu tylnego 


O Gniazdo kabia zasilajqcego 


@ JlL 


Zlqcze rownolegle 


® Przelqcznik wyboru napif cia zasibnia 


® □ 


Zlqcze monitora 


® Zlqcze myszy PS/2 


® J- 


Zlqcze sluchawkowe/ zlqcze 

wyjsciowe 


O 0^ Ztqcze klawiatury PS/2 




Wejsciowe zlqcze audio 


® Port USB (Uniwersal Serial Bus) 


® # 


Zlqcze mikrofonowe 


® lOioi zlqcze szeregowe 




Zlqcze DVI-D (Digital Video Interface) 

monitora 


© ^ Zlqcze sieciowe RJ-45 





Uklad i liczba zlqczy rozniq si^ w zaieznosci od modelu komputera. 

Jezeli zainstalowana jest karta graficzna typu PCI, to ztqcza na karcie i no plycie gtownej mogq 
bye uzywane jednoczesnie. Aby mozliwe byto korzystanie z obydwu zlqczy, konieczna moze bye 
zmiana pewnych ustawieri w programie F10 Setup. Informaeje o funkeji Boot Order (Kolejnostf rozruehu) 
moznc znclezc w Podr^czniku do programu Computer Setup (FIO) no dysku CD Documentation. 

Zlqcze DVI-D obsluguje tyiko plcskie monitory. 
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Elementy produktu 



Elementy klawiatury standardowej 




o 


Klawisze funkcyjne 


Umozliwiajq wykonywanie funkcji specjalnych, ktore rozniq sif 
w zaieznosci od uzywanej w danym momencie aplikacji. 




Klawisze do edycji 


Nalezq do nich nast^pujqce klawisze: Insert, Home, Page Up, Delete, 
End oraz Page Down. 


® 


Wskazniki stanu 


Okreslajq stan ustawieh komputera i klawiatury (Num Lock, Caps Lock 
oraz Scroll Lock). 


o 


Klawisze 
numeryczne 


Dziatajq podobnie jak klawiatura kalkulatora. 


@ 


Klawisze 
ze strzalkami 


Stuzq do nawigacji w obr^bie dokumentow i witryn sieci Web. 
Pozwalajq przesuwac zawartosc ekranu w lewo, w prawo, w gor^ 
i w dot za pomocq klawiatury, bez uzycia myszy. 


® 


Klawisze Ctrl 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dzialania zaiezy 
od uzywanej aplikacji. 




Klawisz aplikacji* 


Sluzy (podobnie jak prawy przycisk myszy) do otwierania menu 
podrf cznych w aplikacjach pakietu Microsoft Office. W innycfi 
aplikacjach moze pelnic inne funkcje. 


® 


Klawisze z logo 
system u 
Windows* 


Sluzq do otwierania menu Start systemu Microsoft Windows. Uzywane 
w kombinacji z innymi klawiszami umozliwiajq wykonywanie innych 
funkcji. 




Klawisze Alt 


Uzywane w kombinacji z innymi klawiszami; efekt dziafania zaiezy 

od uzywanej aplikacji. 


*KI 


awisze dostf pne w 


wybranych regionach geograficznycfi. 
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Elementy produktu 



Opcjonalna klawiatura HP Modular Keyboard 

Jezeli zestaw komputerowy zawiera klawiatur? HP Modular Keyboard, 
nalezy zapoznac si§ z podr^cznikiem HP Modular Keyboard User Guide 
(Instrukcja obstugi klawiatury HP Modular Keyboard) na dysku CD 
Documentation w celu uzyskania informacji o jej elementach 
i konfiguracji. 

Funkcje specjalne myszy 

Wi^kszosc aplikacji mozna obstugiwac za pomocq myszy. Funkcje 
przypisane do poszczegolnych przyciskow myszy zalezq od uzy wanej 
aplikacji. 

Umiejscowienie numeru seryjnego 

Kazdemu komputerowi nadano umkatowy numer seryjny, ktory znajduje 

si§ na pokrywie gornej komputera. Numer ten nalezy przygotowac 
przed skontaktowaniem si^ z punktem serwisowym firmy HP. 




Umiejscowienie numeru seryjnego 
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Rozbudowa komputera 



Cechy komputera ulatwiajqce rozbudow^ 
i serwisowanie 

Budowa komputera ulatwia jego rozbudow? i serwisowanie. 

Do przeprowadzenia wi^kszosci procedur instalacyjnych opisanych 

w tym rozdziale nie sq wymagane zadne narz^dzia. 

Ostrzezenia i przestrogi 

Przed przystqpieniem do rozbudowy komputera nalezy uwaznie 
przeczytac wszystkie instrukcje, przestrogi i ostrzezenia zawarte 
w tym podr^czniku. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem elektrycznym lub 
poparzenia, przed dotkni^ciem elementow wewn^trznych komputera nalezy 
sprawdzic, czy wtyczka kabia zasilajqcego zostata wyj^ta z gniazda sieci 
elektrycznej oraz nalezy odczekac, az wewn^trzne elementy komputera 
ochtodzq si§. 



AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podtqczac ztqczy telekomunikacyjnych/ 
telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 



APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc si§ nagromadzonych 
tadunkow elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego obiektu metalowego. 
Wi^cej informacji na ten temat mozna znalezc w dodatku D, „Wytadowania 
elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Przed zdj^ciem pokrywy komputera nalezy sprawdzic, czy 
komputer jest wytqczony, a wtyczka kabIa zasilajqcego jest wyj^ta z gniazda 
sieci elektrycznej. 
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Rozbudowa komputera 



Zdejmowanie panelu dost^pu i pokrywy 
przedniej komputera 

Aby zdjqc panel dost?pu komputera: 

1. Wyl^cz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nast^pnie wyl^cz wszystkie podl^czone do niego 
urzqdzenia zewn^trzne. 

2. Odl^cz kabel zasilajqcy od gniazda sieci elektrycznej O i od 
komputera ®, a nast^pnie odl^cz wszystkie urz^dzenia zewn?trzne. 




Odiqczanie kabia zasilajqcego 

APRZESTROGA: Przed zdj^ciem panelu dost^pu komputera nalezy sprawdzic, 
czy komputer jest wytqczony, a wtyczka kabIa zasilajqcego jest wyj^ta z gniazda 
sieci elektrycznej. 
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Rozbudowa komputera 



3. Odkr^c srub§ z tytu komputera O, przesun panel dost^pu w kierunku 
tylnej cz^sci komputera @, a nast^pnie zdejmij go. 



Aby zainstalowac elementy wewn^trzne, mozna potozyc komputer 
na boku. Panel dost^pu z uchwytem powinien bye skierowany w gor^. 




Zdejmowanie panelu dostqpu komputera 
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Rozbudowa komputera 



4. Aby zdjE^c pokryw? przedniq, nacisnij wszystkie trzy zatrzaski 
umieszczone z lewej strony pokrywy O, a nast^pnie odchyl pokryw? 
od podstawy montazowej ®, zaczynaj^c od lewej strony. 




Zdejmowanie pokrywy przedniej 

Aby ponownie zlozyc komputer, nalezy wykonac powyzsze czynnosci 
w odwrotnej kolejnosci. 



Zakladajqc panel dost^pu, nalezy nacisn^c go w dot Wi^cej informacji 
zawiera etykieta znajduj^ca si? na wewn^trznej stronie panelu dost^pu. 



Aby zainstalowac ponownie pokrywy przedniq, nalezy wsunqc zaczepy 
znajdujqce si? z prawej strony pokrywy, a nast?pnie przechylic pokryw? 
do przodu w celu zatrzasni?cia na miejscu trzech wypustek znajduj^cych 
si? z lewej strony. 
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Instalowanie dodatkowej pami^ci 

Komputer jest wyposazony synchroniczn^ pami^c dynamicznq 
o dost^pie swobodnym, o podwojnej szybkosci przesyiania danych 
(DDR-SDRAM) w modutach w obudowie dwurz^dowej (DIMM). 

Moduty DIMM 

W gniazdach pami^ci na plycie glownej mozna zainstalowac 
maksymalnie cztery standardowe moduly DIMM. W gniazdach tych 
znajduje si^ przynajmniej jeden fabrycznie zainstalowany modul DIMM. 
Aby osi^gnqc maksymalnti efektywnosc systemu pami^ci, na plycie 
glownej mozna zainstalowac do 8 GB (technologia 1-gigabitowa) 
pami^ci skonfigurowanej do pracy w charakteryzujqcym si§ duzq 
wydajnosci^ trybie dwukanalowym. 

Ilosc dost?pnej pami?ci moze bye ograniezona przez system operaeyjny. 



Moduty DIMM typu DDR-SDRAM 

Aby system funkcjonowal prawidlowo w przypadku obslugi modulow 
DDR-SDRAM DIMM, nalezy uzywac nast^puj^cych modulow DIMM: 

■ wyposazonych w standardowe zl^cza 184-stykowe; 

■ niebuforowanych i zgodnych ze specyfikacj^ PC3200 400 MHz; 

■ 2,5-woltowych modulow DDR-SDRAM DIMM. 
Moduly DDR-SDRAM DIMM musz^ tez: 

■ obslugiwac parametr opoznienia CAS Latency 3 (CL = 3); 

■ zawierac obowiqzujqce informacje dotyczqce szeregowych metod 
wykrywania pami^ci (SPD), opubUkowane przez organizacj§ JEDEC. 

Dodatkowo komputer obsluguje: 

■ uklady pami^ci bez funkcji kontroli i korygowania bl^dow 128, 
256 i 512 megabitow oraz 1 gigabit; 

■ jednostronne i dwustronne moduly DIMM; 

■ moduly DIMM zbudowane z 8 lub 16 ukladow DDR; moduly DIMM 
zbudowane z 4 ukladow SDRAM nie sq obslugiwane. 

(^^^ System nie uruchomi si§, jezeli zostan^ zainstalowane 
nieobslugiwane moduly DIMM. 
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Rozbudowa komputera 



Gniazda DIMM 

System automatycznie przelqcza si§ na prac§ w trybie jednokandowym 
lub dwukanalowym, w zaleznosci od sposobu zainstalowania 
modulow DIMM. 

■ W trybie jednokanatowym w pierwszej kolejnosci nalezy zawsze 
wypetnic gniazdo XMMl. W przypadku dodawania drugiego 
modulu DIMM o innym rozmiarze pami^ci niz pierwszy modul 
nalezy go zainstalowac w gniezdzie XMM3. W przeciwnym razie 
system nie b?dzie dzialac. 



W trybie jednokanatowym maksymalna szybkosc dziatania jest okreslona 
przez cz^stotliwosc taktowania najwolniejszego modulu DIMM 
w systemie. Jezeli w systemie zostanie zainstalowany modul DIMM 
o cz^stotliwosci 266 MHz i modut DIMM o cz^stotliwosci 333 MHz, 
system b?dzie pracowac z szybkosci^ 266 MHz. 



■ W trybie dwukanalowym wszystkie moduly DIMM musz^ bye 
dobrane identycznie. Jezeli wypelniane sq tyUco dwa gniazda DIMM, 
nalezy uzyc identycznych modulow DIMM i zainstalowac je 
w gniazdach XMMl i XMM2 (czarnych). Jezeli wypelniane sq 
wszystkie cztery gniazda DIMM, nalezy uzyc albo identycznych 
modulow DIMM we wszystkich gniazdach, albo uzyc par 
identycznych modulow DIMM w kazdej parze gniazd — 
gniazdach XMMl i XMM2 (czarnych) oraz XMM3 i XMM4 
(niebieskich). W przeciwnym razie system moze trie dzialac 
poprawnie. 
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Na plycie giownej znajdujq si§ cztery gniazda DIMM (po dwa gniazda 
na kazdy kanat). Gniazda te oznaczone symbolami XMMl, XMM2, 
XMM3 i XMM4. Gniazda XMMl i XMM3 pracuj^ w kanale pami?ci A. 
Gniazda XMM2 i XMM4 pracuj^ w kanale pami?ci B. 




Pohzenie gniazd DIMM 



Pozycja 




Opis 


Kolor gniazda 


O 


Gniazdo 


DIMM XMMl, kanalA 


Czarne 


@ 


Gniazdo 


DIMM XMM2, kanal B 


Czame 


® 


Gniazdo 


DIMM XMM3, kanalA 


Niebieskie 


& 


Gniazdo 


DIMM XMM4, kanal B 


Niebieskie 
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Rozbudowa komputera 



Instalowanie modutow DIMM typu DDR-SDRAM 



APRZESTROGA: Gniazda modulow pami^ci majq styki pokryte ztotem. 
Aby zapobiec korozji i/lub utienianiu, b^dqcym wynikiem stykania si§ roznych 
metali, do rozbudowy pami^ci nalezy uzywac modulow ze ztotymi stykami. 



APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub karty dodatkowe. Przed przystqpieniem do wykonywania 
opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc si§ nagromadzonych tadunkow 
elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego obiektu metalowego. Wi^cej informacji 
na ten temat znajduje si^ w cz^sci dodatku D, „Wytadowania elektrostatyczne". 



APRZESTROGA: Instalujqc modut pami^ci, nie nalezy dotykac jego stykow. 
W przeciwnym razie mogq one ulec uszkodzeniu. 



1. Wytqcz komputer w prawidtowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nast^pnie wytqcz wszystkie podtqczone do niego 
urzqdzenia zewn^trzne. 

2. Odi^cz kabel zasilaj^cy od gniazda sieci elektrycznej i odlqcz 
wszystkie urzqdzenia zewn^trzne. 

3. Zdejmij panel dost^pu i pokryw§ przedniq komputera. Informacje 
na ten temat znajduje si§ w cz^sci „Zdejmowanie panelu dost^pu 
i pokrywy przedniej komputera". 

4. Odszukaj gniazda modulow pami^ci. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko poparzenia, przed dotkni^ciem 
podzespotow komputera nalezy poczekac na obnizenie ich temperatury. 
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5. Otworz oba zatrzaski gniazda O, a nast^pnie wloz modul 
do gniazda @. 




Instalowanie moduiu DIMM 



Moduty pami^ci skonstruowane w taki sposob, ze mozliwe jest ich 
zainstalowanie tylko w jednej pozycji. Nalezy dopasowac wyci^cie 
w module do wypustki w gniezdzie pami^ci. 

Jesli w gniezdzie XMMl zainstalowany jest juz modut DIMM i do 
systemu dodawany jest drugi modut DIMM, zalecane jest zainstalowanie 
identycznego moduiu DIMM w gniezdzie XMM2. Jezeli wypetniane 
sq wszystkie cztery gniazda, w kazdym z nicii nalezy uzyc identycznego 
moduiu DIMM. W przeciwnym razie system nie b^dzie dzialac w trybie 
dwukanalowym. 

6. Wcisnij modul do gniazda, az zostanie calkowicie i prawidlowo 
osadzony. Sprawdz, czy zatrzaski sq zamkni^te ®. 

7. Powtorz czynnosci z punktow od 5 do 6, aby zainstalowac 
dodatkowe moduly. 

8. Zaloz pokryw? przedniq i panel dost^pu komputera. Informacje 
na ten temat znajdujq si§ w cz§sci „Ponowny montaz komputera". 

Komputer automatycznie rozpozna dodatkowq pami^c po nast^pnym 
uruchomieniu. 
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Rozbudowa komputera 



Instalowanie i wyjmowanie kart rozszerzeh 

Komputer jest wyposazony w cztery gniazda rozszerzen PCI. Kazde 
gniazdo obstuguje kart§ rozszerzen PCI lub PCI Express o pelnej 
wysokosci i o dtugosci do 24 cm (9,449 cala). 



W kazdym gniezdzie rozszerzen mozna zainstalowac kartQ PCI lub 
PCI Express xl, x4, x8 bqdz xl6. 



Aby zainstalowac kart^ rozszerzen: 

1. Wytqcz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nast^pnie wylqcz wszystkie podt^czone do niego 
urzqdzenia zewn^trzne. 

2. Odl^cz kabel zasilajqcy od gniazda sieci elektrycznej i odiqcz 
wszystkie urzqdzenia zewn^trzne. 

3. Potoz komputer na boku, z panelem dost§pu skierowanym w g6r§. 

4. Zdejmij panel dost^pu komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si? w cz^sci „Zdejmowanie panelu dost^pu i pokrywy przedniej 
komputera". 

5. Odszukaj gniazdo, w ktorym ma zostac zainstalowana karta 
rozszerzen. 
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9. Zainstaluj kart§ rozszerzen, ostroznie przytrzymujqc kart§ tuz nad 
gniazdem rozszerzen na ptycie gtownej, a nast^pnie przesuwaj^c 
kart? w kierunku tylnej cz^sci podstawy montazowej, tak aby 
wspomik karty zostat wyrownany z gniazdem z tylu podstawy 
montazowej O. Delikatnie wcisnij kart§ do gniazda rozszerzen 
na plycie glownej ®. 



Nalezy uwazac, aby podczas instalacji karty rozszerzen nie porysowac 
innych elementow wewn^trz podstawy montazowej. 




Instalowanie karty rozszerzen 



Instaluj^c kart§ rozszerzen, nalezy jq wcisn^c w taki sposob, aby caly 
styk zostal prawidlowo osadzony w gniezdzie. 
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10. Nacisnij zatrzask gniazda rozszerzen do dolu i wloz wkr?t mocujqcy, 
aby zamocowac kart§ rozszerzen na miejscu. 




Mocowanie kart rozszerzen i oshn gniazd 

11. Wykonaj procedure opisanq w cz^sci „Ponowny montaz komputera" 
w tym rozdziale. 

Wyjmowanie karty rozszerzen 

Aby wyjqc kart? rozszerzen: 

1. Wytqcz komputer w prawidlowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nast^pnie wytqcz wszystkie podtqczone do niego 
urzqdzenia zewn^trzne. 

2. Odt^cz kabel zasilajqcy od gniazda sieci elektrycznej i odt^cz 
wszystkie urzqdzenia zewn^trzne. 

3. Zdejmij pokryw§ komputera. Informacje na ten temat znajdujq 
si§ w cz^sci „Zdejmowanie panelu dost^pu i pokrywy przedniej 
komputera". 
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4. Usun wkr^t na zatrzasku mocujqcym oslony gniazd, a nast^pnie 
poci^gnij zatrzask do gory. 

5. Trzymajqc kart§ za obie kraw^dzie, ostroznie porusz niq do przodu 
i do tytu, az jej zlqcza odblokujq si§ z gniazda. Podnies kart§ 
rozszerzen pionowo do gory z gniazda O, a nast^pnie odciqgnij 
od podstawy montazowej @, aby zwolnic z podstawy. Uwazaj, 
aby nie porysowac karty innymi elementami komputera. 




Wyjmowanie karfy rozszerzen z gniazda standardowego 

6. Umiesc kart§ w opakowaniu antystatycznym. 

7. Jezeli stara karta rozszerzen nie jest wymieniana na now^ kart§, 
zainstaluj oston§ gniazda rozszerzen, aby zastonic gniazdo. 

8. Przesun blokad? ostony gniazd w dol w celu zamocowania kart 
rozszerzen i osion gniazd rozszerzen. 

APRZESTROGA: Wszystkie gniazda rozszerzen z tytu komputera muszq zawierac 
kart^ rozszerzen lub ostony gniazda w celu zapewnienia prawidtowego 
chtodzenia elementow wewn^trznych podczas pracy. 



9. Wykonaj procedure opisanq w cz^sci , Ponowny montaz komputera" 
w tym rozdziale. 
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Wyjmowanie lub rozbudowa nap^dow 

W komputerze zainstalowanych moze bye jednoczesnie szesc nap?d6w 
(w roznych konfiguracjach). 

W tej cz^sci zawarte procedury wymiany lub rozbudowy nap^dow 
pami^ci masowej. Aby odkr^cic wkr^ty prowadz^ce, nalezy uzyc 
srubokr^tu Torx. 

APRZESTROGA: Przed wyj^ciem dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe plikow osobistych, umieszczajqc je na zewn^trznym urzqdzeniu 
pamifci masowej, na przyktad na dysku CD. Niezastosowanie sif do tego 
zaiecenia moze doprowadzic do utraty danych. Po wymianie podstawowego 
dysku twardego konieczne b^dzie uruchomienie dysku CD Restore Plus! w celu 
zaladowania plikow zainstalowanych fabrycznie przez firm^ HP. 



Potozenie napf dow w komputerze 




Poiozenie napfdow 

O Dwie wn^ki 5,25-calowe o wysokosci 1,625 cala na nap^dy 

dodotkowe 

® Dwie stondordowe wn^ki 3,5-calowe o wysokosci 1 ,083 cola 

(no ilustrocji przedstowiono nop^d dyskietek o pojemnosci 1,44 MB) 

® Dwie wewnetrzne 3,5-calowe wn^ki dysku twardego, o wysokosci 
rownej 1 ,083 cala 
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Wyjmowanie nap^du 



Przed wyj^ciem starego dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe zgromadzonych na nim danych. 



1. Wytqcz komputer w prawidtowy sposob (z poziomu systemu 
operacyjnego), a nast^pnie wytqcz wszystkie podtqczone do 
niego urzqdzenia zewn^trzne. Odtqcz kabel zasilajqcy od gniazda 
sieci elektrycznej i odtqcz wszystkie urzqdzenia zewn^trzne. 

2. Zdejmij panel dost^pu i pokryw? przedni^ komputera. Informacje 
na ten temat znajduj^ si? w cz^sci „Zdejmowanie panelu dost^pu 
i pokrywy przedniej komputera". 

3. Odtqcz kabel zasilajqcy i kabel transferu danych od ztqczy 

z tylu nap^du, w sposob przedstawiony na ponizszych ilustracjach. 




Odiqczanie kabli od nap^du optycznego 



W przypadku systemow Linux do nap^du optycznego jest tez 
podtqczony kabel audio. 
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Odiqczanie kabli od napfdu dyskietek 




Odiqczanie kabia zasilajqcego O / kabia transferu danych @ 
od dysku twardego 
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4. Wspomik nap^du z wypustkami zwalniajqcymi utrzymuje nap^d 
we wn^ce. Podnies wypustk^ zwalniajqcq na wspomiku O tego 
nap?du, ktory ma zostac wyj?ty, a nast?pme wysun nap?d z wn?ki ®. 




Wyjmowanie napfdow 

5. Wykr^c cztery wkr^ty prowadzqce (po dwa z kazdej strony) 
ze starego nap^du. Wkr?ty te b^d^ potrzebne do zainstalowania 
nowego nap^du. 



Instrukcja obstugi sprz^tu 



www.hp.com 



2-19 



Rozbudowa komputera 



Wktadanie nap^du 

APRZESTROGA: Aby zapobiec utracie danych, uszkodzeniu komputera lub 
nap^du, nalezy post^powac zgodnie z ponizszymi zaieceniami: 

■ Przed wyj^ciem lub wtozeniem dysku twardego nalezy zamknqc system 
w prawidtowy sposob, a nast^pnie wytqczyc komputer. Dysku twardego 
nie nalezy wyjmowac, gdy komputer jest wtqczony lub znajduje si§ 

w stanie wstrzymania. 

■ Przed dotkni^ciem nap^du nalezy roztadowac tadunki elektrostatyczne 
zgromadzone na powierzchni skory. Przy wyjmowaniu lub przenoszeniu 
nap^du nalezy unikac dotykania jego ztqcza. Wi^cej informacji 
dotyczqcych zapobieganiu uszkodzeniom spowodowanym wytadowaniami 
elektrostatycznymi znajduje si§ w dodatku D, „Wytadowania elektrostatyczne". 

I Z nap^dem nalezy obchodzic si§ ostroznie. W zadnym wypadku nie 
wolno go upuscic. 

■ Nie wolno wciskac nap^du do wn§ki na sit§. 

■ Nalezy unikac kontaktu dysku twardego z ptynami, jego przechowywania 
w miejscach narazonych na dziatanie ekstremalnych temperatur lub w poblizu 
produktow wytwarzajqcych pole magnetyczne (np. monitor, gtosniki itp.). 



W tym komputerze mozna instalowac tylko dyski twarde SATA 
(serial advanced technology attachment). W przypadku instalacji 
dysku twardego w komputerze po raz pierwszy nalezy zapoznac si? 
z informacjami w cz^sci „Konfigurowanie dysku twardego SATA" 
na stronie 2-25. 



(^s^ Przed wyj^ciem starego dysku twardego nalezy utworzyc kopie 
zapasowe zgromadzonych na nim danych. 
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1 . Zainstaluj w nowym nap^dzie cztery wkr^ty (po dwa z kazdej 
strony) odkr^cone ze starego nap^du. Wkr^ty ulatwiq ulozenie 
nap?du we wlasciwej pozycji we wn§ce. Dodatkowe wkr^ty 
prowadzqce umieszczone w przedniej cz^sci podstawy 
montazowej komputera, pod pokrywq przedniq. 



W przedniej cz§sci podstawy montazowej, pod pokrywq przedniq, 
znajduje si? osiem dodatkowych wkr^tow prowadzqcych. Cztery 
z nich maj^ standardowe gwinty typu 6-32, a cztery pozostate — 
gwinty metryczne M3. Wkr^ty standardowe sq przeznaczone dla dyskow 
twardych i majq srebme wykonczenie. Wkr^ty metryczne sq przeznaczone 
dla pozostatych nap^dow i maj^ czame wykonczenie. Nalezy uzyc 
odpowiednich wkr^tow prowadz^cych do zainstalowania nap^du. 



2. Wsuwaj nap^d do wn^ki sprawdzajqc, czy wkr^ty prowadz^ce s^ 
wyrownane ze szczelinami prowadz^cymi, az zostanie on osadzony 
namiejscu. 




Wsuwanie napfdow do klatki napfdu 
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3. Podlqcz ponownie kabel zasilajqcy i kabel i transferu danych 
do nap^du, w sposob przedstawiony na ponizszych ilustracjach. 




Podiqczanie kabli do nap^du optycznego 



W przypadku systemow Linux do nap?du optycznego nalezy tez 
podl^czyc kabel audio. 
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Podiqczanie kabia zasilajqcego O / kabia transferu danych ® 
do dysku twardego 
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4. Jezeli instalowany jest nowy dysk twardy, podlqcz kabel zasilajqcy 
i kabel transfem danych do ztqczy na ptycie gtownej. 



Jezeli system jest wyposazony w tylko jeden dysk twardy, nalezy 
podlqczyc ten dysk do zlqcza oznaczonego jako 0, aby unikn^c 
problemow z wydajnosciq dysku twardego. 




Pohzenie z\qcza dysku twardego 

5. Wykonaj procedure opisanq w cz^sci „Ponowny montaz komputera" 
w tym rozdziale. 

6. Wlqcz komputer. 



(^s^ Jezeli wymieniony zostal podstawowy dysk twardy, nalezy uruchomic 
dysk Restore Plus! CD, aby przywrocic system operacyjny, sterowniki 
programowe i/lub wszeMe aplikacje, ktore byly zainstalowane 
fabrycznie przez firm? HP. Nalezy wykonac instrukcje dotqczone do 
dysku CD. Po ukonczeniu procesu przywracania nalezy zainstalowac 
ponownie pliki osobiste, ktorych kopie zapasowe utworzono przed 
wymianq dysku twardego. 
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Konfigurowanie dysku twardego SATA 

Po zainstalowaniu dysku twardego SATA nalezy wlqczyc odpowiedni 
kontroler w programie Computer Setup. 

1 . Wtqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie 
Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > 
Uruchom ponownie. 

2. Zaraz po wt^czeniu komputera nacisnij i przytrzymaj klawisz FIO, 
az otworzy si§ program Computer Setup. 

Jesli klawisz Fl 0 nie zostanie nacisni^ty w odpowiednim czasie, dost^p 
^^^^ do programu b^dzie mozliwy dopiero po ponownym uruchomieniu 
komputera, a nast^pnie ponownym nacisni^ciu i przytrzymaniu 
klawisza FIO. 



3. Za pomocq klawiszy ze strzatkami wybierz opcj§ Integrated 
Peripherals (Zintegrowane urzqdzenia zewn^trzne) i nacisnij 
klawisz Enter. 

4. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz opcj§ South OnChip 
PCI Device (Urzqdzenie PCI na ptycie gtownej — poludniowe) 

i nacisnij klawisz Enter. 

5. Za pomocq klawiszy ze strzatkami wybierz opcj§ Onboard Chip 
SATA (Urzqdzenie SATA na plycie glownej) i nacisnij klawisz Enter. 

6. Za pomocq klawiszy ze strzalkami wybierz opcj§ SATA Disabled 
(Kontroler SATA wylqczony), IDE Controller (non-RAID) 
[Kontroler IDE (non-RAID)] lub RAID Controller 

(Kontroler RAID). 

7. Nacisnij klawisz FIO, aby zapisac ustawienia w pami^ci CMOS 
i wyjsc z programu Computer Setup. 

Jezeli zostal wybrany kontroler RAID, nalezy utworzyc i skonfigurowac 
zestawy RAID. 

1 . Wlqcz lub uruchom ponownie komputer. W systemie 
Microsoft Windows kliknij kolejno Start > Zamknij > 
Uruchom ponownie. 

2. Po wyswietleniu monitu nacisnij kombinacj? klawiszy Ctrl+S lub 
klawisz F4, aby otworzy c narz^dzie RAID. 

Post^puj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie, aby 
utworzyc zestawy RAID. Bardziej szczegolowe informacje zawiera 
podr^cznik instalacji RAID, dost^pny na stronie http://www.hp.com 
(w obszarze wsparcia technicznego i pobierania sterownikow dla 
komputera dx5150). 
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Ponowny montaz komputera 

1. Ustaw podstaw? montazow^ w pozycji pionowej. Wloz dwa 
zaczepy znajdujqce si§ z prawej strony pokrywy O do prostokqtnych 
otworow w podstawie montazowej, a nast^pnie przechyl pokrywy, 
tak aby trzy zatrzaski z lewej strony pokrywy weszly do otworow 
w podstawie montazowej ®. 




Zakiadanie pokrywy przedniej 
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2. Umiesc boczny panel dost^pu w prawidtowej pozycji na podstawie 
montazowej, a nast^pnie wsun go na miejsce O. Sprawdz, czy otwor 
na srub? jest wyrownany z otworem w podstawie montazowej, 
a nast^pnie przykr^c srub? @. 




Zakiadanie bocznego panelu dostfpu 
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3. Podtqcz kabel zasilajqcy O do komputera, a nast^pnie podl^cz 
wtyczk^ kabla do gniazda sieci elektrycznej @. 




Podlqczanie kabla zasilajqcego 

4. Podtqcz do komputera wszystkie urzqdzenia zewn^trzne. 

AOSTRZEZENIE: Ze wzgl^du na ryzyko porazenia prqdem, pozaru albo 
uszkodzenia urzqdzenia, nie nalezy podlqczac ztqczy telekomunikacyinych lub 
telefonicznych do gniazda karty sieciowej (NIC). 

5. Wl^cz komputer, naciskaj^c przycisk zasilania. 
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Dane technkzne 



Komputer HP dx5150 typu microtower 



Wymiary komputera typu microtower 






Wysokosc 


14,5 cola 


36,8 cm 


Szerokosc 


6,88 cala 


17,5 cm 


Gl^bokosc 


1 6,5 cala 


42,0 cm 


Przyblizony ci^zar 


23,8 funta 


10,82 kg 


Zakres dopuszczalnych temperatur 






Praca 


od 50 do 95°F 


od 1 0 do 35°C 


Przechowywanie i transport 


od-22 do 140°F 


od -30 do 60°C 


Wilgotnosc wzgl^dna (bez kondensacji) 






Praca 


1 0-90% 


10-90% 


Przechowywanie i transport 


5-95% 


5-95% 


Maksymalna wysokosc nad poziomem 






morza (przy cisnieniu atmosferycznym) 






Praca 


1 0 000 stop 


3 048 m 


Przechowywanie i transport 


30 000 stop 


9 144 m 



Wartosc znamionowa temperatury pracy jest obnizana o 1,0°C na kazde 300 m (1 000 stop) 
do wysokosci 3 000 m (1 0 000 stop) nad poziomem morza (bez diugotrwatego oddzialywania 
promieni slonecznych). Maksymalna szybkosc zmiany temperatury wynosi 10°C/h. Gorny limit 
moze zostac ograniczony przez rodzaj i liczbf zainstalowanych urzqdzen dodatkowych. 

Promieniowanie ciepta 

Maksymalne 1 260 BTU/h 317kcal/h 

Typowe 256 BTU/h 65 kcal/h 
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Komputer HP dx5150 typu microtower (ciqg dalszy) 

Ustawienie przelqcznika 
wejsciowego napi^cia zasilania 



Zasilacz 


115 V 


230 V 


Zakres napi^cia roboczego 


90-132 V prqdu 


1 80-264 V prqdu 


Zakres napi^cia znamionowego 


przemiennego 
100-127 V prqdu 


przemiennego 
200-240 V prqdu 


Liniowa cz^stotliwosc znamionowa 


przemiennego 
47-63 Hz 


przemiennego 
47-63 Hz 


Ten system wykorzystuje zasilacz z pasywnq korekcjq wspotczynnika mocy, jezeii jest uzywany 
w trybie 230 V. Dzi^ki temu system spetnia wymagania zwiqzane z oznaczeniem CE w krajach 
Unii Europejskiej. 


Moc wyjsciowa 


250 W 


250 W 


Wartosc znamionowa prqdu (males.) 


8 A przy 115V 


4 A przy 230 V 




prqdu przemiennego 


prqdu przemiennego 
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Wymiana baterii 



Bateria, w ktorq jest wyposazony komputer, zapewnia zasilanie zegara 
czasu rzeczywistego. Wymieniaj^c bateri?, nalezy zast^pic bateri^ 
rownowaznq do tej pierwotnie zainstalowanej w komputerze. Komputer 
jest wyposazony w pastylkowq bateri^ litowq o napi^ciu 3 V. 



(^^.^ Okres eksploatacji baterii mozna wydluzyc, podlqczajqc komputer 
^^^^^ do sprawnego gniazda sieci elektrycznej. Zainstalowana w komputerze 

bateria litowa NIE jest uzywana, gdy komputer jest podl^czony do 

zrodla pr^du przemieimego. 



AOSTRZEZENIE: W komputerze zastosowano wewnftrznq baterif litowq 
z dwutlenkiem manganu. W przypadku nieprawicH'owego obchodzenia si^ 

z bateriq istnieje ryzyko pozaru lub poparzenia substancjq chemicznq. 

Ze wzgl^du na ryzyko zranienia, nalezy pami^tac o nast^pujqcych zaieceniach: 

■ Nie wolno ponownie ladowac baterii. 

■ Nie nalezy poddawac baterii dziakiniu temperatur wyzszych niz 60°C (140°F). 

■ Baterii nie wolno rozbieroc, zgniotoc, przekluwac, zwierac jej zewn^trznych 
kontaktow, wrzucac do wody ani ognia. 

■ Bateriq nalezy wymieniac tyiko na bateriq firmy HP odpowiedniq dia tego 
produktu. 




PRZESTROGA: Przed przystqpieniem do wymiany baterii nalezy pami^tac 
o wykonaniu kopii zapasowej ustawieh pami^ci CMOS. Wyjfcie baterii 



z komputera powoduje wyzerowanie ustawien pami^ci CMOS. Informacje 
o tworzeniu kopii zapasowej ustawien pami^ci CMOS mozna znalezc 
w Podrfczniku rozwiqzywania problemow na dysku CD Documentafion. 



Baterii, pakietow baterii ani akumulatorow nie wolno wyrzucac do zwyklych 
pojemnikow no smieci. Nalezy je przekozoc do recyklingu, oddac do prawidfowego 
sktadowania dystrybutorowi odpadow lub zwrocic autoryzowanemu 
przedstawicielowi firmy HP. 
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APRZESTROGA: Wytadowania elektrostatyczne mogq uszkodzic elektroniczne 
elementy komputera lub jego urzqdzenia dodatkowe. Przed przystqpieniem do 
wykonywania opisanych ponizej czynnosci nalezy pozbyc si§ nagromadzonych 
tadunkow elektrostatycznych, dotykajqc uziemionego obiektu metalowego. 



1. Wyl^cz komputer w prawidlowy sposob z poziomu systemu 
operacyjnego, a nast^pnie wytqcz wszystkie podtqczone do niego 
urzqdzenia zewn^trzne. Odtqcz kabel zasilajqcy od gniazda sieci 
elektrycznej i odtq,cz wszystkie urzqdzenia zewn^trzne. Nast?pirie 
zdejmij panel dost^pu komputera. 



Aby uzyskac dost?p do baterii, koirieczne moze bye wyj?cie karty 
rozszerzen. 



2. Odszukaj bateri§ i jej uchwyt na piycie gtownej. 

3. W zaleznosci od typu uchwytu baterii na piycie glownej, wykonaj 
poirizsze czynnosci w celu wymiany baterii. 

Typl 

a. Wyjmij bateri^ z uchwytu. 




Wyjmowanie baterii pastylkowej (typ 1) 

b. Wsun nowq bated? do uchwytu, biegunem dodatnim 
skierowanym w g6r§. Uchwyt automatycznie zamocuje 
bateri? w prawidlowej pozycji. 
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Wymiana baferii 



Typ2 



a. Aby zwolnic bateri§ z uchwytu, scisnij metalowy zacisk 
wystajqcy nad kraw^dziq baterii. 

b. Kiedy bateria wysunie si§ ku gorze, wyjmij j^. 




Wyjmowanie baterii pastylkowej (typ 2) 
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Wymiana baferii 



c. Aby zainstalowac nowq bateri§, wsun jej brzeg pod kraw^dz 
uchwytu, biegunem dodatnim skierowanym w gor^. Nacisnij 
drugi brzeg baterii. Metalowy zacisk powinien wyskoczyc 
ponad brzeg baterii. 



Wkiadanie baterii pastylkowej (typ 2) 



Po wtozeniu baterii nalezy wykonac ponizsze czynnosci w celu 



ukonczeiria procedury wymiany. 



4. Zatoz panel dost^pu komputera. 

5. Podl^cz kabel zasilaj^cy do gniazda sieci elektrycznej i wl^cz 
komputer. 

6. Za pomocq programu Computer Setup ustaw ponownie dat? 

i godzin§, hasla oraz inne wartosci ustawien systemu. Wi^cej 
informacji na ten temat mozna znalezc w Podr^czniku do programu 
Computer Setup (FIO) na dysku CD Documentation. 
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c 



Blokady zabezpieczajqce 



Instalowanie blokady zabezpieczajqcej 

Za pomocq przedstawionych ponizej i na nast^pnej stronie blokad 
mozna zabezpieczyc komputer typu microtower. 




Instalowanie blokady kablowej 



Instrukcja obstugi sprz^tu 



www.hp.com 



C-7 



Blokady zalsezpieczajqce 




Instalowanie kiodki 
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Wytadowania elektrostatyczne 



Ladunki elektrostatyczne znajdujqce si§ na ciele cztowieka lub innym 
przewodniku mog^ doprowadzic do uszkodzenia plyty glownej lub 
innych czulych elementow czy urzqdzen. Moze to spowodowac 
ograniczenie trwalosci urzqdzenia. 

Zapobieganie wyladowaniom elektrostatycznym 

Aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyladowaniami 
elektrostatycznymi, nalezy przestrzegac nast^puj^cych zalecen: 

■ Nalezy unikac bezposredniego kontaktu urz^dzen ze skor^, 
przechowujqc je i transportuj^c w specjalnych opakowaniach 

antystatycznych. 

■ Elementy czute na wytadowania nalezy przechowywac 

w opakowaniach, az do momentu zainstalowania ich w stacjach 
roboczych zabezpieczonych przed wyladowaniami 
elektrostatycznymi. 

■ Przed wyj^ciem urzqdzenia z opakowania nalezy je umiescic 
na uziemionej powierzchni. 

■ Nalezy unikac dotykania bolcow, przewodow lub ukladow. 

■ Przed kontaktem z elementami lub ukladami czulymi na 
wyladowania trzeba zawsze pami?tac o wlasciwym uziemieiriu. 
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Wyiadowania elekfrostatyczne 



Metody uziemiania 

Dost?pnych jest kilka metod uziemiania. Nalezy skorzystac z jednej 
z nich przed dotkni^ciem lub przystqpieniem do instalowania 
elementow czutych na wytadowania. 

■ Na nadgarstek nalezy zaktadac opask^ uziemiajqcq, potqczonq 
przewodem uziemiaj^cym z podstaw^ montazow^ komputera lub 
samq stacjq roboczq. Opaski takie to elastyczne opaski uziemiajqce, 
posiadaj^ce opor minimum 1 megaoma +/-10 procent. Prawidlowe 
uziemienie zapewnia opaska przylegaj^ca do skory. 

■ Podczas pracy wykonywanej na stoj^co nalezy stosowac opaski 
na stopy, palce u nog lub buty. Stojqc na przewodzqcej podlodze 
lub made rozpraszaj^cej, nalezy stosowac opaski na obie stopy. 

■ Nalezy uzywac przewodzqcych narz^dzi serwisowych. 

■ Nalezy uzywac przenosnego zestawu serwisowego wyposazonego 
w skladan^ mat? rozpraszaj^c^ ladunki elektrostatyczne. 

Zalecany sprz?t do uziemienia mozna nabyc u autoryzowanego 
dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta produktow firmy HP. 



Wi?cej informacji o wyladowaniach elektrostatycznych mozna 
uzyskac u autoryzowanego dystrybutora, sprzedawcy lub serwisanta 
produktow firmy HP. 
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Zaiecenia dotyczqce pracy komputera, 

rutynowa pielf gnacja 
i przygotowywanie komputera 

do transportu 



Zaiecenia dotyczqce pracy komputera i jego 
rutynowa piel^gnacja 

Przy konfigurowaniu komputera i monitora oraz ich obstudze nalezy 
przestrzegac ponizszych zalecen: 

■ Komputer nalezy chronic przed wilgociq, bezposrednim 
oddziatywaniem swiatta stonecznego oraz nadmiemie wysokimi lub 
nadmiernie niskimi temper atur ami. Informacje o dopuszczalnych 
przedziatach temperatur i wilgotnosci znajdujq si§ w dodatku A, 
„Dane techniczne" tego podr^cznika. 

■ Komputer nalezy umiescic na stabilnej i plaskiej powierzchni. 
Ze wszystkich stron komputera zawierajqcych otwory wentylacyjne 
oraz nad monitorem nalezy pozostawic co najmniej 10,2 cm wolnej 
przestrzeni, aby umozliwic swobodny przeplyw powietrza. 

■ Nie wolno w zaden sposob blokowac otworow wentylacyjnych 
ani otworow wlotowych, gdyz utrudni to swobodny przeplyw 
powietrza. Nie nalezy ustawiac klawiatury z opuszczonymi stopkami 
bezposrednio przed komputerem, poniewaz to rowniez ogranicza 
przeplyw powietrza. 

■ Nie wolno korzystac z komputera przy zdj^tej pokrywie lub 
panelu bocznym. 

■ Nie nalezy ustawiac komputerow jeden na drugim ani ustawiac 
ich tak blisko siebie, ze moglyby oddzialywac na siebie wzajemnie 
powietrzem obiegowym lub podgrzanym. 
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Zaiecenia dofyczqce pracy komputera, rutynowa piel^gnacja i przygotowywanie komputera do transportu 



■ Jezeli komputer b§dzie uzywany w osobnej obudowie, nalezy 
zapewnic obudowie wentylacj? wlotowq i wylotowq. Nadal tez 
maj^ zastosowanie wszystkie powyzsze zaiecenia dotyczqce pracy 
komputera. 

■ Komputer i klawiatur? nalezy chronic przed kontaktem z plynami. 

■ Nie wolno zaslaniac szczelin wentylacyjnych monitora zadnym 
materiatem. 

■ Nalezy zainstalowac lub uaktywnic funkcje zarzqdzania energiq 
dost?pne w systemie operacyjnym lub inne oprogramowanie, 

w tym stany uspienia. 

■ Przed przystqpieniem do wykonywania wymienionych nizej 
czynnosci nalezy zawsze wyiqczyc komputer. 

□ Obudow§ komputera nalezy czyscic za pomocq mi^kkiej 

i wilgotnej tkaniny. Uzywanie srodkow czyszczqcych moze 
zniszczyc powierzclmi? lub spowodowac jej odbarwienie. 

□ Od czasu do czasu nalezy przeczyscic otwory wentylacyjne 
ze wszystkich stron komputera. Niektore rodzaje wlokien, 
kurz i inne ciala obce mog^ zablokowac szczeUny wentylacyjne 
i ograniczyc przeplyw powietrza. 
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Srodki ostroznosci przy obchodzeniu 
si^ z nap^dem optycznym 



Podczas obshigi lub czyszczenianapedu optycznego nalezy przestrzegac 
ponizszych zalecen. 



■ Nie wolno przesuwac nap^du podczas pracy. Moze to spowodowac 
bl?dy odczytu danych. 

■ Nalezy unikac poddawania nap^du naglym zmianom temperatur, 
gdyz moze to powodowac uszkodzenia wewnqtrz urzqdzenia. 
Jezeli nap§d jest wt^czony, a temperatura nagle ulegnie gwaltownej 
zmianie, nalezy odczekac przynajmniej godzin^, a nast^pnie 
wytqczyc zasilanie. Po natychmiastowym przystqpieniu do uzy wania 
nap^du mogq si§ pojawic problemy z odczytywaniem danych. 

■ Nalezy unikac umieszczania nap^du w miejscu, gdzie b^dzie 
on narazony na duz^ wilgotnosc, skrajne temperatury, drgania 
mechaniczne lub bezposrednie dzialanie swiatla slonecznego. 



■ Panel przedni oraz elementy sterujqce nalezy czyscic mi^kkq 
sciereczk^ — such^ lub zwilzon^ w roztworze lagodnego detergentu. 
Nie wolno bezposrednio spryskiwac urz^dzenia zadnymi srodkami 
czyszczqcymi. 

■ Nie wolno czyscic urz^dzenia rozpuszczalnikami (na przyklad 
alkoholem lub benzenem), poniewaz substancje te mogq uszkodzic 
powierzchni?. 



Jezeli do nap^du przedostanie si§ jakis obiekt lub plyn, nalezy 
niezwtocznie odlqczyc komputer od zasilania i dostarczyc go 
do autoryzowanego punktu serwisowego firmy HP. 



Obstuga 



Czyszczenie 
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Przygotowanie do transportu 

Przygotowujqc komputer do transportu, nalezy postQpowac zgodnie 
z ponizszymi wskazowkami: 

1 . Utworz kopie zapasowe danych znajdujqcych si? na dysku twardym. 
W tym celu uzyj dyskow PD, tasm, dyskow CD lub dyskietek. 
Zadbaj o to, aby nosniki zawierajqce kopie zapasowe nie byty 
w czasie przechowywania lub transportu poddawane dziataniu 
impulsow elektrycznych ani magnetycznych. 



Dysk twardy jest blokowany automatycznie po wytqczeniu zasilania 
komputera. 



2. Wyjmij z nap^du dyskietki programowe i umiesc 
je w osobnym miejscu. 

3. Wloz pust^ dyskietk? do nap^du dyskietek, aby zabezpieczyc 
go na czas transportu. Nie uzywaj dyskietki, na ktorej sq juz 
zapisane lub b§dq zapisywane dane. 

4. Wylqcz komputer i podlqczone do niego urz^dzenia zewn^trzne. 

5. Wyjmij wtyczk? kabla zasilaj^cego z gniazda sieci elektrycznej, 
a nast^pnie z komputera. 

6. Odtqcz elementy komputera i urzqdzenia zewn§trzne od zrodla 
zasilania, a nast^pnie od komputera. 



Przed transportem komputera sprawdz, czy wszystkie karty sq wlasciwie 
^^^^ osadzone i zamocowane w gniazdach na ptycie gtownej. 



7. Zapakuj elementy komputera i urzqdzenia zewn^trzne do ich 
oryginalnych lub podobnych opakowan, z odpowiedniq ilosciq 
materialu tlumiqcego, zabezpieczajqcego je podczas podrozy. 



(^v^ Informacje dotyczqce dopuszczalnych zakresow temperatur i wilgotnosci 
w czasie transportu znajdujq si§ w dodatku A, „Dane techniczne" 
tego podr^cznika. 
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